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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCLO EXTERIOR
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO

CONSULTA PUBLICA N2 07, DE 26 DE MARCO DE 2015.

O Secretario do Desenvolvimento da Producdo do Ministério do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8° e 9° da
Portaria Interministerial MDIC/MCT n® 170, de 4 de agosto de 2010, torna publica a
proposta de alteracdo do Processo Produtivo Bésico — PPB de UNIDADE DE
ARMAZENAMENTO DE DADOS, NAO VOLATIL, EM MEIO SEMICONDUTOR
(SSD - SOLID STATE DRIVE).

O texto completo estd disponivel no sitio da Secretaria do
Desenvolvimento da Producédo, no endereco:

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=3335

As manifestacdes deverdo ser encaminhadas no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data de publicacdo desta Consulta no Diario Oficial da Unido,
a todos os seguintes e-mails: cgel.ppb@mdic.gov.br, mcti.ppb@mct.gov.br e
cgapi@suframa.gov.br.

CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA
Secretario do Desenvolvimento da Produgéo
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Continuagédo da Consulta Publica n® 07 /2015-SDP/MDIC.

ANEXO

PROPOSTA N2 014/2015 - ALTERACAO DO PROCESSO _PRODUTIVO
BASICO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, NAO VOLATIL,
EM MEIO SEMICONDUTOR (SSD - SOLID STATE DRIVE).

I. ALTERAR O CRONOGRAMA DE NACIONALIZACAO DE CIRCUITOS
INTEGRADOS DE MEMORIA NAO VOLATIL FIXADO PELO ARTIGO 3¢
DAS PORTARIAS INTERMINISTERIAIS N2 286 E 287, DE 11 DE
NOVEMBRO DE 2013:

DE:

Art. 32 Os circuitos integrados ou microchips do tipo meméria nao volatil, utilizados na
montagem das placas de circuito impresso do produto a que se refere o art. 1° deverdo
atender ao respectivo Processo Produtivo Basico, nos percentuais da produc¢édo, no ano-

calendario, conforme cronograma abaixo:

| - de 1° de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014: 0% (zero por cento); e

Il - de 1° de janeiro de 2015 em diante: 40% (quarenta por cento).

PARA:
Art. 32 Os circuitos integrados ou microchips do tipo memoria ndo volatil, utilizados na

montagem das placas de circuito impresso do produto a que se refere o art. 1° deverdo
atender ao respectivo Processo Produtivo Basico, nos percentuais da producéo, no ano-

calendario, conforme cronograma abaixo:

Ano calendério 2015 2016 2017 2018 2019 em diante

Montado no Brasil com CI
0% 0% 40% 60% 80%
encapsulado localmente






